
产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称 有害物质

Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP

电路板/电子部件 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注1：	○：	 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：	 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：	以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品环保使用期限的使用条件
本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产
品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。
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制造年份印在包装盒标签的右上角。
制造月份和日期以下列两种格式之一打印在电路板的标签上。

格式A
(菲律宾制造/Made in the Philippines)

M 月 用单个字母数字字符表示。
1～9月：	 1～9
10月：	 X
11月：	 Y
12月：	 Z

例子：
Y09：11月9日

D 日 用两位数表示。

格式B
(中国制造/Made in China)

M 月 用两位数表示。 例子：
0612：6月12日

D 日 用两位数表示。


